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                                                                  PPllaazzmmaatt iicckkáá  úúpprraavvaa  ppoovvrrcchh��                 
�� iišštt �� nníí,,  aakktt iivvaaccee  aa  lleeppttáánníí  ppoovvrrcchh��   aa  nnaannááššeenníí  vvrrsstteevv        
 
Pou�ití technologie nízkotlaké plazmy umo� � uje �adu rozdílných zp� sob�  p� sobení na povrch objektu. 
K základním aplikacím pat�í � išt� ní zne� išt � ných  povrch� , plazmatická aktivace  povrchu plast� , 
leptání  PTFE, k�emíku a nanášení vrstev ( povlakování )  materiály podobnými PTFE. Plazmová 
technologie je pou�ívána všude tam, kde mají být kombinovány  r� zné materiály nebo kde povrchy 
vy�adují speciální úpravy. Systémy firmy Diener Electronic GmbH jsou vyráb� ny v široké palet�  
velikostí i vybavení od nejmenších systém�  Femto  pro laboratorní a vývojov� -výzkumné ú� ely a� po 
velké systémy Tetra ur� ené pro pr� myslovou výrobu ve velkých sériích.  
 

      
                            FEMTO 
             systém pro laboratorní vyu�ití, výzkum , vývoj  
                              a malosériovou výrobu  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

     

 

 

� išt � ní 
Povrch je bombardován mikro � ásticemi, 

zne� išt � ní je odprášeno a následn �   
odsáváno 

 

aktivace 
Povrch plastu je bombardován nap � . 

molekulami kyslíku, vytvo � í se radikály, 
které vedou k výborné p � ilnavosti 

povrchu 
 

leptání 
Povrch je vystaven p � sobení vysoce 

reaktivního plynu. Materiál se naleptá, 
odpa � í a odsaje, efektivní plocha 

povrchu se zv � tší 
 

povlakování 
Vhodný monomer ve form �  plynu je 

vhán � n do plazmové komory, 
polymerizuje p � sobením plazmy a 

nanáší se na povrch. 
 
 

 

Co je PLAZMA a jak funguje 
Plazma je tvo�ena souborem nabitých � ástic                    
( elektron�  a iont�  ), které vzniknou dodáním energie 
atom� m plynu ve vakuu. Energeticky bohaté ionty a 
elektrony jsou vytvo�eny spole� n�  s dalšími 
reaktivními � ásticemi a mohou tak p� sobit na povrch 
velmi efektivn� , v zásad�  t�emi r� znými zp� soby: 
 
·  Mikropískování – bombardování povrchu ionty 
·  Chemické p� sobení – ionizovaný plyn chemicky 

reaguje s povrchem 
·  UV zá�ení – rozbíjí vazby ve slou� eninách uhlíku 
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U�ivatelé: 
 

·  Automobilní pr� mysl 
·  Elektronický pr� mysl 
·  Výrobci polovodi��  
·  Výrobci PCB desek 
·  P�esné strojírenství 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   neošet�ený povrch           povrch hydrofilní    povrch hydrofobní  

·  Výroba gumových t� sn� ní 
·  Nanášení barev 
·  Lepení, výrobci lepidel 
·  Výrobci hodinek 
·  Textilní pr� mysl 
 

·  Zdravotní technologie 
·  Výroba filtr�  
·  Výroba � idel, senzor�  
·  Jemná mechanika, optika 
·  Výroba plast�  
 

Máte proces, výrobek, sou� ástku, jeho� vlastnosti byste rádi 
vylepšili p� sobením plazmy. Zašlete nám vzorky a naši specialisté 
je otestují, zanalyzují výsledky p� sobení plazmy a navrhnou 
koncept systému šitý na míru vašim pot�ebám. Pokud se pro 
systém rozhodnete, dostanete plnou podporu b� hem uvád� ní do 
provozu a vývoje jednotlivých procesních krok� . Pokud je pro Vás 
neekonomické systém kupovat, m� �ete si ho od nás pronajmout a 
pokud se nechcete ošet�ení povrchu Vašich výrobk�   v� novat, 
m� �eme Vám nabídnout zpracování v našem závod � . Pro tento 
ú� el máme k dispozici r� zné plazmové systémy, které spolu 
s kvalifikovanou a zkušenou obsluhou, zajiš�ují optimální ošet�ení 
povrch�  vašich výrobk�  v té nejlepší kvalit� . Vyu�ijte zkušeností 
našich specialist�  v oblasti vyu�ití plazmových technologií, 
konstrukci a výrob�  plazmových systém� . 

 � ízení procesu 
Proces se skládá z p� ti nezávislých krok� :  
Vypumpování komory �  Napušt� ní procesním plynem 
�  Procesní � as �  Propláchnutí komory vzduchem �  
Ventilace. � ízení procesu m� �e být manuální nebo 
automatické, ovládané p�es jednoduchý �ídící panel 
nebo p�es PC.  

Mailujte: info@maag.cz 
Faxujte: 417 885065 
Volejte: 604 212525 


